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参加外国企業等一覧
添付資料

BOA Concept

自律型搬送、ピッキング・
箱積みロボットの開発

３D測量機器メーカー

Manifold Tech PIX Moving

自動運転の電気自動車開発

ドイツ

ASTRIIS

産業用回転機械の監視
ソフトウェアパッケージ

HYNOLOGY

燃料電池用部品の
開発・製造

Gardette
Industries

締め・固定・組立用
部品メーカー

WORMSENSING

超高感度振動センサーの
開発・製造・販売

ivilion

電気自動車用
バッテリーパックの開発

SWAP 
(Sachsen)GmbH
高硬度段ボール開発・製造

産業用炭素複合材の
開発・製造

Fairmat

来福諧波転動
股份有限公司

波動歯車装置・
回転アクチュエータ

メーカー

iNDUVOS

衝突安全構造最適化
設計ソフトウェアの開発

IANUS 
Simulation GmbH

AIを使ったシミュレーション
技術の開発

Whale Dynamic

無人搬送車を使った無人
搬送システムの開発

AMAC ASIC
ASIC・FPGA設計による
半導体集積回路の設計

bmbg consult
欧州企業と連携構築のための

研修・トレーニング

Voice INTER 
connect

スピーカートラッキング搭載
スマートマイクや音声制御装置開発

フランス

アメリカ

Code Data

AIを使った生産の
合理化システムの開発

Emissol

排出ガス制御技術開発

中国

3D MicroPrint
レーザー微細加工による
マイクロメタル部品の製造
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